
TBBA, 수요 증가 전망
브롬계 난연 등급 강화로 … 가전산업 호황따라

국내 스틸렌계 수지 수출제품에 대한 UL-94 규격으로 난연제를 첨가해 생산하고 있는데 최근 브롬

계 난연 등급이 강화돼 TBBA(Tetrabromobisphenol A) 수요가증가할 전망이다.

세계적으로 난연그레드 수지 생산이 증가추세에 있으며, 최근 기존 스틸렌계 수지 제품의 난연등급

의 강화 및 일부 난연제의 발암물질로 인한 규제 움직임이 강화됨에 따라 이에 대한 대책이 시급한

것으로 지적되고 있다.

플래스틱은 금속 및 무기재료에 비해 비중이 작고 내부식성 및 가공성 우수 등 여러가지 장점들로

사용량이 지속적으로 증가해온 반면 열에 약하고 발열량이 높은 점 등 단점도 많아 미국을 비롯 캐

나다, 유럽에서는 UL(Underwriter's Laboratory)규격으로각종 제품의 난연등급을 정하고 있다.

이 중 스틸렌계 제품의 난연등급은 주로 U L - 9 4의 Vo 및 V 2로 ABS Vo규격의 경우 브롬계 난연제

20% 내외에 3산화안티몬 4~8% 정도의 배합이 요구되고 있다.

플래스틱의 난연방법으로는 난연제 첨가, 난연성수지

중합, 무기물 충전, 난연성 수지 블랜딩 등이 있으나,

현재 난연제 첨가방식이 주류를 이루고 있다.

최근 난연화 기술은 난연제 개발이 아니라 저유해성,

저발연성, 저부식성, 내열성을 겸비한 난연제 개발이 요

구되고 있으며 이에 기존 독성이 강한 난연제는 연구개

발이 발전됨에 따라 서서히 대체될 것으로 예상되고 있

다.

스틸렌계 수지 생산기업의 연간 T B B A수요량은 제일모

직 3 0 0 0톤, 럭키 6 0 0톤, 한남화학 2 0 ~ 3 0톤, 신아

80~100 톤 규모이며, 향후 미국·일본 등 선진국의 경

기회복 조짐에 따라 가전제품 수출이 향상, TBBA 수

요는 늘어날 전망이다.

이외에 P C B원판 및 도료에 사용되고 있는 난연에폭시용 난연제로는 T B B A를 사용하고 있는데, 주

로 수출을 하고 있는 국도화학은 3 0 0 0톤, 럭키에폭시·제일시바가이기는 각각 4 0 0톤을 사용했으며,

국도화학은 9 3년에 4 0 0 0톤을 사용할 것으로 예상하고 있다.

전자산업에는 P C B원판을 생산하는 두산전자, 코오롱전자, 신성기업 등에서 T B B A를 사용하고 있는

데 국내 P C B원판 시장의 80% 이상을 생산하는 두산전자는 연간 1 6 0 0톤, 코오롱전자 4 0 0톤, 신성기

업은 1 5 0 ~ 2 0 0톤을 사용하고 있다.

세계 TBBA 총수요량은 6만톤으로 Great Lake Chemical, Ethyl 및Dead Sea 등이 증설 및 가격인상

을 추진함에 따라 9 4년 중반 경기에는 세계수급이 균형을 유지, 약간의 부족물량이 있을 것이다.

TBBA 92년 수입 평균단가는 톤당 2 2 9 4달러였으며, 93년현재 수입가는 톤당 2 1 0 0달러 수준이다.
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TBBA 국내수입현황 (단위: M/T, 1000달러)

구 분 수 량 금 액 증가율

1 9 9 0

1 9 9 1

1 9 9 2

국

내

수

입

상

사

4 , 5 0 5 1 0 , 1 4 2 -

6 , 3 7 7 1 4 , 4 3 4 4 1 . 5

7 , 9 2 5 1 7 , 8 6 9 2 1 . 3

국도화학공업, 제일모직, 두산전자, 럭키, 코

오롱유화, 우진폴리머, 럭키에폭시, 

제일시바가이기, ISA상사, 신성기업, 코오롱, 

한외통상사, SKI, 무림진흥상사, 한일도요, 

두산산업, 비룡, 제일합섬, 조양흥산


